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òåïëîíàïðÿæåííûõ ýëåìåíòîâ, òàêèõ êàê ËÌ, â îáúå-
ìå îäíîãî óñòðîéñòâà. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ îðãàíèçàöèÿ
"èíäèâèäóàëüíûõ" ñèñòåì îõëàæäåíèÿ, íàïðèìåð, ñî-
ïðÿæåíèå êàæäîãî ËÌ ñ ÒÝÌÎ èëè ñ âåíòèëÿòî-
ðîì, ñòàíîâèòñÿ ñëîæíûì ìåðîïðèÿòèåì. Îäíàêî åñëè
ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ ãðóïïû ËÌ
íà îñíîâå êîëëåêòîðíîé ñõåìû ñ öåíòðàëèçîâàííûì
îáåñïå÷åíèåì íåîáõîäèìûõ ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû îõ-
ëàæäåíèÿ, òî òàêèå ÑÎÒÐ âûãëÿäÿò ïðåäïî÷òèòåëü-
íåå äðóãèõ. Ïðèìåðíûå ñõåìû ïðåäëàãàåìîãî âàðè-
àíòà êîëëåêòîðíîé ÑÎÒÐ ïðèâåäåíû íà ðèñ. 11.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåíêà òàêîé ñèñòåìû ñ ó÷åòîì
âûïîëíåííûõ ðàíåå ðàñ÷åòîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî åå òåï-
ëîîáìåííàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
íîðìàòèâíûé òåïëîâîé ðåæèì êàæäîãî ËÄ ñ òåïëî-
âîé ìîùíîñòüþ äî 0,3 Âò. Êðîìå òîãî, ìîæíî îòìå-
òèòü ñðàâíèòåëüíóþ ïðîñòîòó èçãîòîâëåíèÿ ñèñòåìû
è ãèáêîñòü åå ìîíòàæà â ïðîñòðàíñòâå, à òàêæå ìè-
íèìàëüíîå "âìåøàòåëüñòâî" â òåõíîëîãèþ ïðîèçâîä-
ñòâà ñàìèõ ýëåêòðîííûõ ýëåìåíòîâ � ËÌ.

***
Ïðîâåäåííîå òåïëîâîå ìîäåëèðîâàíèå ïîçâîëè-

ëî îöåíèòü âåëè÷èíû è ãðàíèöû òåìïåðàòóðíûõ ïå-
ðåïàäîâ è ïîëåé â ñå÷åíèÿõ ëàçåðíûõ ìîäóëåé â
äèàïàçîíàõ íîðìàòèâíûõ ïàðàìåòðîâ åãî ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ. Àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ äàë âîç-
ìîæíîñòü íàìåòèòü íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøåé ðàçðà-
áîòêè ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ òåïëîâûõ ðåæèìîâ äëÿ
ËÌ ñ ïðèâëå÷åíèåì íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîäõî-
äîâ â èõ ðåàëèçàöèè. Ðàññìîòðåííûå ñõåìíî-êîíñò-
ðóêòîðñêèå ðåøåíèÿ ìîãóò áûòü ïîëîæåíû â îñíî-
âó ðàçðàáîòêè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ îáðàçöîâ îòäåëü-
íûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ òåïëîâûõ ðåæè-
ìîâ è ñèñòåì â öåëîì äëÿ ëàçåðíûõ ìîäóëåé è äðó-
ãèõ òåïëîíàïðÿæåííûõ ìèêðîýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ.
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